
Samsung Galaxy S8 の分解の分解

Samsung Galaxy S8 の分解です。
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はじめにはじめに

Galaxy Note7の劇的な終焉の後、SamsungはGalaxy S8シリーズでは前とは異なる熱狂をもたらし
たいと願っていました。iFixitはGalaxy S8+を丁寧に解剖し分析を進めました—そしてこれから小さ
いサイズのGalaxy S8に注目してみましょう。

S8には爆発以外の威力はあるのでしょうか？探してみるにはたった一つの方法しかありません。ー
レディース アンド ジェントルマン、分解の時間がやってきました。

もっと分解について知りたいですか？Twitter、

Twitter日本語版をフォローしたり、

FacebookやInstagram で私たちと繋がってください。

ツールツール:
iOpener (1)
iSclack (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
プラスチックカード (1)
ピンセット (1)
Halberd Spudger (1)
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086
https://twitter.com/iFixit
https://twitter.com/iFixit_Japan
http://www.facebook.com/iFixit
http://instagram.com/ifixit
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/iSclack/IF145-243
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Plastic-Cards/IF145-101
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Halberd-Spudger/IF145-374


手順手順 1 — Samsung Galaxy S8 の分解の分解

  

Samsungのスクリーンサイズは異なっても、同じスマートフォンの使い心地を実現するため様々
な検討がされたようです。Galaxy S8のスペックを書き出しました。なんだか見覚えはありません
か？



解像度は5.8インチ、デュアルエッジスクリーン、スーパーAMOLEDパネル、2960 × 1440ピク
セル (570ppi)



Qualcomm Snapdragon 835もしくはSamsung Exynos 8895プロセッサー (4 GB RAM）

12メガピクセルイン背面カメラ、デュアルオートフォーカス付き、4K解像度ビデオキャプ
チャー; 8メガピクセルサブカメラ



ストーレッジは64 GB、 MicroSDカード搭載 (最大256 GBまで追加可能)

IP68防水規格

OSバージョンはAndroid 7.0 Nougat
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164348


手順手順 2

  

サイズはさておき、S8はS8+のクローンのごとく見た目はそっくりです。特長は以下の通りで
す。



スピーカーグリルとマイク端末

USB-C充電ポートとヘッドフォンジャック（アップルはなし、Samsungは1つ）

心拍センサー/フラッシュアセンブリ

リアカメラ

指紋認証リーダー

S8は S7 Edgeの安全性を配慮した進化版スマートフォンです。すなわちスタイル、カメラ、セン
サー機能の位置、サイズは非常に似通っています。
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手順手順 3

  

Galaxyのガラスとガラスを合わせたデザインがここでもまた待ち受けており、私たちを困難な状
況に追い詰めます。このパネルに熱をたっぷりと当てて温め、できるだけ沢山の開口ピックを差

し込みます。



この後、iSclackを使って頑丈に接着された残りの箇所を開口します。（ということは、再組み立
ての際には同じように接着剤を付けなければなりません）



さて内部に侵入しましたーここはS8+の内部でしょうか？S8はS8+と瓜二つです。
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164353


手順手順 4

 

指紋認証センサーが背面ケースに搭載されています。なんとも物議を醸し出す位置です。（右の
指で）このセンサーを使う際には、感覚のみでセンサーまで指を伸ばしますが、同時にカメラレ
ンズに指紋などのシミが付いてしまいます。



交換に配慮されている良いニュースは、このセンサーがモジュール式で接着剤を剥がせば簡単に

取り出せることです。必要な作業は軽く熱を当て、奥までしっかりと押し出すことです。



iPhone 7のように、センサーのソフトウェアを交換するとその機能を保持できるのかどうか、
(まだ)公式な発表はありません。
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http://mashable.com/2017/03/29/samsung-galaxy-s8-terrible-fingerprint-location/#WYdm5V52UmqI
http://ifixit.org/blog/9020/no-fix-iphone-7-home-button/


手順手順 5

S8はS8+の構造上の兄弟であるた
め、S8には共通で搭載されている
ハードウェアが幾つかあります。ス

ピーカー/アンテナアレイやアンテ
ナ/NFCコイルアセンブリはデバイ
ス本体のミッドフレームとして重複

した機能を果たしています。



またS8+同様、NFCアンテナはおそ
らく追加機能を持っています。それ

はSamsung Payに対応するため
のMST（磁気安全読み取り）機能
で、どんなクレジットカードの決済

情報にも対応します。



ここで述べることはこれぐらいで

す。残りの電話本体はバッテリーに

至るまでS8+と非常に類似して見え
ます。まるで洗濯の際にポケットに

S8+を入れたまま洗ってしまい、少
し縮んで出てきたらS8に変わってい
た、というストーリーです。
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http://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00043865/
https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164354


手順手順 6

  

前回のSamsungのバッテリー問題を考えると、普通はこの小さな（爆弾）バッテリーセルをすぐ
に取り出せるように設計すると考えるでしょう。しかし、このバッテリーセルは頑丈に接着され

ています。（しかも接着剤はたっぷり使われています）



加えて、簡単に交換可能なバッテリーを作ることはとりわけ難しいことではないようですーそ

して、スマートフォン業界ではどこでも作られています。



Samsung印の入ったバッテリー容量は11.55 WhですーGoogle Pixelは10.66 Whですが、iPhone
7は僅かに小さいサイズで容量は7.45 Whです。



バッテリー容量の比較をすると、一際大きく見えますが、メディアレポートによると実際のパ

フォーマンスは特段素晴らしいものではないようです。
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http://ifixit.org/blog/8352/samsung-note7-battery-issues/
https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/67384#s136474
https://jp.ifixit.com/Teardown/Google+Pixel+XL+Teardown/71237#s142663
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/dREPfwem2hOQCqdZ
https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+7+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/67382#s136518
http://www.phonearena.com/news/The-Galaxy-S8-is-a-revolutionary-phone-in-many-aspects-but-battery-life-is-not-one_id92570


手順手順 7

  

最新のGalaxyモデルでは出入力ボード端子コネクターが、わざわざマザーボードの下に付けられ
ています。どうしてこのように難しい構造にするのでしょうか？（上に付ければもっと便利なは
ずなのですが）



マザーボード自体は比較的簡単に取り外せます。そしてSamsungの標準型ヒートパイプを確認す
ることができます。



出入力ドータボードの外形はS8+のモジュラー式ヘッドホンジャッキまでそっくりそのまま同じ
です。



カメラの点検作業はすでに終わっているので、そのままチップ情報へ移りましょう。
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164356


手順手順 8

S8が本当にサイズが小さいS8+のツ
インであるのか調べるためにS8に搭
載されているチップを確認しまし

た。



Samsung K3UH5H50MM-NGCJ
4 GB LPDDR4 RAM、MSM8998
スナップドラゴン 835搭載



東芝 THGBF7G9L4LBATR 64 GB
UFS (NAND フラッシュ + コント
ローラー)



Qualcomm WCD9341 Aqstic オー
ディオコーディック



Skyworks SKY78160-11 WLAN
フロントエンドモジュール



Avago AFEM-9066 パワーアンプ
モジュール



セキュアエレメント搭載　NXP
Semiconductor PN80T NFCコン
トローラー



Silicon Mitus SM5720 インター
フェイス PMIC
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164366
http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/mobile-dram/low-power-ddr4x/K3UH5H50MM-NGCJ?ia=3157
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/835
https://www.avnet.com/shop/us/p/memory/flash-card/toshiba/thgbf7g9l4lbatr-3074457345630089328/
https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/01/03/qualcomm-snapdragon-835-mobile-platform-power-next-generation-immersive
https://media.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-and-garmin-team-bring-secure-and-convenient-nfc-mobile


手順手順 9

反対側にもチップが確認できます。

村田製作所 KM6D28040 Wi-Fi モ
ジュール



Qualcomm PM8998 パワーマ
ネージメント(PM8920と類似)



Qualcomm WTR5975 RF トラン
シーバー



Avago AFEM-9053 パワーアンプ
（おそらく)



IDT P9320S ワイヤレスパワーレ
シーバー



Maxim MAX77838 コンパニオン
PMIC (MAX77829と類似)
(AMOLEDディスプレイ用)



Samsung S59X7P1イメージプロ
セッサ(おそらく)
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https://developer.qualcomm.com/download/sd600/pmm8920-power-management-module-device-specification.pdf
https://www.qualcomm.com/news/releases/2016/02/11/qualcomm-announces-mobile-industrys-first-gigabit-class-lte-modem
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX77829.html


手順手順 10

 

IC識別、パート2です。

RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシーバー(おそらく)

Skyworks SKY13716-11 低帯域LNAフロントエンドモジュール

Qualcomm ? D5319 中帯域ダイバーシティ

Qualcomm ? D5320 高帯域ダイバーシティ (おそらく)

Skyworks SKY77365-11 パワーアンプモジュール

NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ローノイズアンプ

NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
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https://www.skyworksinc.com/en/Products/Front-end-Modules/SKY13716-11
https://www.skyworksinc.com/en/Products/Amplifiers/SKY77365
https://www.nxp.com/part/BGU8103#/
https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-controller-and-bridge-ics/ultra-low-voltage-translating-24-bit-fm-plus-ic-bus-smbus-i-o-expander:PCAL6524


手順手順 11

 

IC識別、パート3:

Maxim MAX98506 オーディオアンプ

Qualcomm PM8008 パワーマネージメント

Samsung S2MPB02 パワーマネージメント

Samsung S2MM005X02 USB パワーデリバリーコントローラー (おそらく)

ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ

ON Semiconductor FAN48618 ボルテージ・レギュレーターとRichtek RT8010GQW 1 A
DC/DC コンバーター



Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps DPDT USB 2.0アナログスイッチとNXP Semiconductor
NCX2200 コンパレーター
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https://www.qualcomm.com/products/pm8008
https://www.onsemi.com/products/power-management/dc-dc-controllers-converters-regulators/converters/fan48618
https://www.richtek.com/Products/Switching%20Regulators/DC_DC%20StepDown%20Convertor/RT8010RT8010A?sc_lang=en
https://www.vishay.com/ppg?67786
https://www.nxp.com/products/peripherals-and-logic/signal-chain/comparators/low-voltage-comparator:NCX2200


手順手順 12

 

IC 識別、パート4です(センサー):

STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ

STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー

AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス

Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールエフェクトセンサー

Semtech SX9320 近接センサー(おそらく)

Analog Devices ? 心拍センサー
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https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsl.html
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lps22hb.html
https://www.ablic.com/en/semicon/datasheets/sensor/magnetism-sensor-ic/s-5712/


手順手順 13

大きな特徴のない普通のS8です。ま
だご存知ない方は、S8+の分解も公
開しています。ぜひご覧ください。



これにて、Galaxy S8のリペアビリ
ティのスコアを採点してみましょ

う。
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/87086#s164356


手順手順 14 — 分解を終えて分解を終えて

Samsung Galaxy S8のリペアビリ
ティのスコアは10点中点中4点点です。
（10点が最も修理し易い指標です）



コンポーネントの多くがモジュ

ルー式です。そのため、個別に交

換が可能です。



バッテリーの交換は可能ですが、

頑丈な接着剤と背面パネルに留め

られた接着剤が作業を不必要に困

難にします。



正面と背面のガラスが合わさって

いるため、作業中にひびが入って

しまう可能性が倍増します。そし

て両側に留められた頑丈な接着剤

によって、修理の必要な内部パー

ツへのアクセスを阻んでいます。



カーブしたスクリーンのため、

ディスプレイを壊さないで正面ガ

ラスを交換することは極めて困難

です。
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